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Zellensystem

6-Achsroboter

S7 Simatic

PLA 2010 - Lotpumpe
Flussmittelanlage
Rundschalttisch 4-8 fach
Bandsystem mit Barcodeleser
Drehtischeingabe

Manuelle Bestlickung
Standlotbecken mit Kratzeabstreifer
Zugentlastung / Biegestationen
Mess- und Priifstationen
Magaziniersysteme
Bandagiergerat
SchweiBtechnik (Lichtbogen-
WiderstandsschweiBen)
Wickelmaschine

Beschriftung (Laser- / Tampondruck)
Werkzeugwechsler

Palettierer

Verpackung

induktiver Lotantrieb
bleifrei Lotanlage
kompakte Bauform
ProzeBuberwachung

ein Standardgerat fir 3 Lotvarianten
PIN orientiertes Loten
Waérmeenergie sofort und
verlustfrei an Verbindungsstelle
geringe Lotzeiten (30 - 1.000 ms)
Tex-E Drahtlétung
ohne Vorbehandlung
Prozesstberwachung:
Zinnstrahl
Lothohe
Uberlaufkontrolle
Schutzgas N, 5.0
Temperaturverhalten
kurze UmrUstzeiten
geringe Wartungskosten
leichte Zuganglichkeit
schneller Wechsel der Lotvarianten
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Modular system

6-Axles robot

S7 Simatic

PLA 2007 — Soldering pump
Fluxing station

Indexing turning table 4-8 stations
Belt system with barcode reader
Turning table input

Manual pick and place

Solder reservoir with dross skimmer
Pull relief / bending stations
Measuring and test stations
Stocking systems

Binding system

Welding technique (Arc welding —
Resistance welding)

Taping system

Marking (Laser- / dab printing)
Tooling interchange

Palletizing

Packaging

inductive solder propelling
lead free soldering system
compact construction
process monitoring

one standard system for 3 soldering variants
PIN oriented soldering
immediate and non-dissipative heating
at the soldering position
short soldering times (30 - 1.000 ms)
soldering Tex-E wire
without pre-treatment
Process monitoring:
solder jet
solder height
overflow control
protective gas N2 5.0
temperature behaviour
short converting times
low maintenance costs
good accessibility
fast change over to other soldering variants

Lotvorhang z.B. Magnetspulen
Curtain type e.g. magnetic coils

Punktdise z.B. Leiterplatte
Single point type nozzle e.g. printed circuit boards

StrahldUse z.B. Spulenlétung
Jet type nozzle e.g. coil soldering

LEAD(;FREE

Modular design means Highest Flexibility
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hochste Flexibilitat

Modularitat

alle Freiheitsgrade durch 6-Achsen

die Losung fur kleine und mittlere Stlickzahlen
inline oder autark

leichte Bedienerfihrung mit grafischer Oberflache
ProzeBUberwachung und Datenerfassung

highest flexibility

modularity

full degree of freedom due to 6 axles

the solution for small and medium-sized quantities
inline or independent

intuitive control with graphical user interface
process monitoring and data collection



